Bienvenido a O-lider

O-lider se esfuerza por ser su socio de solucion de parada en la cadena de suministro de EMS, incluido el
disefo de PCB, la fabricacion de PCB y el ensamblaje de PCB, proporcionamos parte de la tecnologia PCB
mas avanzada, incluidos PCBS HDI, PCB de multiples capas, PCBS rigidos y flexibles. Soporte desde el
prototipo de giro rapido a la producciéon media y masiva.

En general, nuestros clientes globales estan muy impresionados con nuestros servicios: respuesta rapida,
precio competitivo y compromiso de calidad. Probar el servicio técnico mas valioso y la soluciéon general
es la forma en que conduce hacia adelante.

Mirando hacia el futuro, la O-lider se concentrara en la innovacion y el desarrollo de la tecnologia de

fabricacion de electrénica como siempre, y realizara esfuerzos persistentes en el servicio One-STOP de
PCB y PCBA para proporcionar servicios de primera clase y crear mas valor para nuestros clientes.

Por favor haga clic aqui para obtener més informacién:LOW COST PCB Fabricacion Poe OEM
Fabricacion

To Be Reliable, To Be Valuable

WE ALWAYS PROVIDE YOU

BEST HIGH DENSITY INTERCONNECT PCB

WE ALWAYS PROVIDE YOU

BEST RIGID-FLEXIBLE CIRCUIT

Descripcion del producto
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Raspberry Pi Poe Feature Compute Module 10 Board (porcelanaHFabricante de la placa de
circuito del mdédulo del agujero ALF)

Vision general

La Junta de POE del mddulo de computo es una placa de desarrollo que puede conectar un modulo de
computo PI de Raspberry y hacer uso de los recursos de PI de manera mas flexible. Con la funcion POE
(POWER SOBRE ETHERNET), y las interfaces periféricas a bordo versatiles, es adecuado para evaluar el
modulo de computacion de Raspberry PI, también es una opcidn ideal para productos finales.

Caracteristicas

* Encabezado de GPIO de Raspberry Pi, para conectar tipos de sombreros de PI de Raspberry

* Puerto Ethernet de la negociacion automatica de 10/100m, con POE habilitado

* Puertos USB 4x, permite conectar mas dispositivos USB

* 2x interfaces de cdmara CSI

* Interfaces a bordo HDMI / DSI para visualizaciones de conexion

* USB a bordo a UART, para depuracion en serie

* Interfaz de ventilador de refrigeracién, funciona automaticamente en encendido o controlado por io
PINS

* Adopta SMP aislado (fuente de alimentacion del modo de conmutacion)

Especificaciones

* Fuente de alimentacion: Puerto Micro USB / POE Ethernet Puerto
* Entrada de potencia POE: 37V ~ 57V DC en

* Salida de potencia POE: 5V 2.5A DC OUT

* Estandar de red: 802.3AF POE Standard

* Dimensiones: 114mm X 84.4mm

* Tamano del agujero de montaje: 3.2mm

Que hay a bordo
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Compute M

1. Interfaz de médulo de computo: para conectar el médulo de coémputo (CM3 / CM3L /CM3 + / CM3 +
L)

2. Encabezado GPIO de la frambuesa PI: para conectar los sombreros de la frambuesa PI

3. POE habilitado el puerto Ethernet: Negociaciéon automatica de 10 / 100M, para conectar el enrutador o
el interruptor con la funciéon POE

4. Interfaz DSI: Puertos de visualizacion, para conectar Raspberry PI LCD

5. Puertos USB: puertos USB 4x, para conectar dispositivos USB

6. Interfaz CSI: puertos de camara CSI 2X, para conectar la camara PI de Raspberry

7. Puerto HDMI

8. Interfaz USB a UART: para la depuracion en serie

9. Interfaz de esclavos USB: le permite grabar la imagen del sistema en el médulo de computo 3/3 +
10. Puerto de alimentacion: 5V 2.5A

11. Slot de la tarjeta TF (lado inferior): inserte una tarjeta Micro SD con sistema pre-grabado, para
iniciar el modulo de calcular 3/3 + Lite Variant

12. Interfaz de ventilador de enfriamiento

13. LAN9514 (lado inferior): Hub USB totalmente integrado y controlador Ethernet 10 / 100M

14. S13404 PoE Power Management Chip (lado inferior)

15. CP2102 USB a UART Converter

16. EP13 PoE Power Transformer

17. Aislador 6ptico

18. Dos indicadores LED:

ROJO: INDICADOR DE POTENCIA DE LA FRASPBERRA PI

GREEN: Indicador de estado de funcionamiento de Raspberry Pi

19. Indicador de red neto

20. Rectificador de puente

21. VGX Power Config Jumper: configure el nivel de E / S



22. Configuracion de salida UART:

Izquierda: Conecte el puerto serie CP2102 y el puerto serie PI de Raspberry PI
Derecha: desconecte el puerto serie CP2102 y el puerto serie PI de Raspberry PI
23. Configuracién de ventilador de enfriamiento:

P34: El ventilador esta controlado por PM34 PIN

ES: El ventilador se alimenta directamente de la fuente de alimentacion de 5V
24. PoE Config:

DIS: Deshabilitar Poe

ES: Habilitar PoE

25. PAE POWER POWER VOLTAJE PADS

Ejemplo

Nota: El médulo de computo en la foto no esta incluido.

Dimensiones
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Factory PCB

Automatic vacuum press Drilling Machine
machine

Pattern Plating Machine Scrubbing Machine

High-speed flying probe E-test Machine
machine

Factory SMT




HOW O-LEADING MAKE A PROJEGCT FORYOU
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CICE CANYWICATION
¥ ZAGE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Comoats Mo VHT1BGIIMTRIS

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,.LIMITED
Credit No: sles) 4910007187
Regswation Add: FLAT/RM 1205 12F TAI SANG BANK BUILDING 130132 DES
VOEUS BOAD CENTRAL W«
Busisess  Add 1311 Fleor 13, Fartune Bulding, Deratns Town, Hutyeng
Ditrict. Mulzhou. Guangaong. China
o and a Quality Manag, System
‘Which fulfils the of the foll
GET19001-2016 kit 1500001:2015
Scope of certification
Sales of prnted Grout boards
Initial Insuance period. February 27, 2018
Rerewal date: Aprd 2. 2008
This cerficate is valid during; Aprl 22, 2019 ~ February 26, 2021
mmummmwwnnmm

SGS

Test Report

No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019 Page 10of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO_LIMITED

1313.FLOOR 13. FORTUNE BUILDING. DANSHUI TOWN. HUIYANG DISTRICT. HUIZHOU. GUANGDONG.
CHINA

The following sample(s} was/were submitted and identified on behalf of the clients as - OSP
SGS Job No. RP19-005089 - 52
Date of Sample Received : 22 Mar 2019

Testing Period - 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019

Test Reguested : Selected test(s) as requested by client.

Test Method - Please refer to next page(s)-
Test Results © Please refer to next page(s).
Canclusion - Based on the performed tests on submitted sample(s). the results of Lead.

Mercury. Cadmium. Hexavalent chromium. Polybrominated biphenyls (PBBs}
Polybrominated dipheny| ethers (PBDEs) and Phthalates such as
Bis(2-ethylhexyl) phihalate (DEHP) . Butyl benzyl phihalate (BEP), Dibutyl
phthalate (DBF) . and Diisobuty| phthalate {DIBP) comply with the limits as set by
RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex |l to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.. Lid. Shenzhen Branch

Tina Fan
Approved Signatory
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SGS

Test Report

Test Resulis

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 2 of 6

Test Part Description .

‘Specimen No. SGS Sample ID
SN1 SZX19-005304.001  Green'PCE"

Remarks :
(1) 1 mgkg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected ( < MDL )
Not Regulated

Test Method . With reference to IEC 62321-4:2013+A1.2017. IEC62321-5.2013, IEC62321-7-2.2017. IEC
62321-6:2015 and IEC62321-8:2017 analyzed by ICP-OES. UV-Vis and GC-MS

Test item(s! imit Unit MDL 207
Cadmium (Cd) 100 mg/kg 2 ND
Lead {Pb) 1000  mglkg 2 8
Mercury (Hg) 1.000  mglkg 2 ND
Hexavalent Chromiurn (Cr{V1)} 1.000 mg/kg 8 ND
Sum of PBBs 1.000  mg/kg £ ND
Monobromobipheny| - ma'kg 5 ND
Dibromobiphenyl < mg/kg 5 ND
Tribromobipheny! . mg/ka 5 ND
Telrabromobiphenyl 5 mglkg 5 ND
Pentabromobiphenyl 3 mg'kg H] ND
Hexabromobipheny| - mg'kg 5 ND
Heptabromabipheny| - mglkg 5 ND
Octabromebipheny| - mg/kg 5 ND
Nonabromobiphenyl - mg/kg 5 ND
Decabromobipheny! - mglka 5 ND
Sum of PBDEs 1.000  mg'kg = ND
Moniobromodiphenyl ether " ma/kg 5 ND
Dibromodiphen yl ether - mg'kg 5 ND
Tribromedipheny| ether - mg/kg 5 ND
Tetrabromodiphenyl ether 2 mg/ka 5 ND
Pentabromodiphenyl ether - mg'kg 5 ND
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+

jem- Bl AMEREABRNSTATIMASGIE Mk swiz ¢

Mamoer ol tne SGS Group ISGS SA]



WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

UL Product iQ"

®

/PMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD E490354
ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG
Cond Width Max Max
Min Cond Ss/ Area Solder Oper Meets C
Min Edge Thk DS/  Diam Limits Temp Flame UL796 T
Type mm(in) mm(in) mic(mil) DSO mm(in) C sec C Class DSR |
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 12.7 (0.5) | 260 | 10 | 130 | V-0 = =
401
O-LEADING- | 0.08 (0.003) | 0.2 (0.008) 17 (0.67) DS | 9.7(04) | 260 |10 | 130 [v-0 | Al =
407
Multilayer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47) DS | 50.8(2.0) | 280 | 20 | 130 | V-0 All *
408 Int:136
Single layer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.38 (0.015) 1.14 (0.045) 34 (1.34) SS | 19.1(08) | 260 | 10 | 105 | V-0 All -
002
O-LEADING- | 0.38(0.015) | 1.14 (0.045) | 34 (1.34) 55 | 19108 | 260 |10 [130 |v-0 | A -
003
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.3(0.012) 34 (1.34) SS | 254(1.0) | 260 | 10 | 120 | V-0 All -
033
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 69.6(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al =
205
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.33 (0.013) 17 (0.67) DS | 696(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 All -
206
O-LEADING- | 0.14 (0.006) | 0.15(0.008) | 33 (1.30) DS | 254 (1.0) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al #*
Do1
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 17 (0.67) SS | 254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All i
so1
WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ
O-LEADING- | 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 17 (0.67) SS | 2541(1.0) | 260 | 4 130 | HB A *
502
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 34 (1.34) SS |254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All *
S03

* - CTl marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or

burning test classification.

HARFFEHIEFSEEPIAREF-REHE T UL IREMGIIRSHER, REWE ULIREIIFER, AROZiinasd

ULIAIE, F#EUL BUREISIRSHER, TEEE M LR,

UL RPFESINE R RPFTEMEEHISMEIA TR 1ERER. =K. WiE Rt RAVEGAE () BREFESE
TR (SEER) AR TREBTIRSMEEN. 24 UL RIFMERINE B REE RIS S/ALIVER B HA9NE S, 1t

ab, EEHEAREELITTESARIGSE: "0 2019 UL LLIC"



Capacidad de procesamiento

Capacidades de produccion de PCB

Recuento de capas 1layer-32layer

Espesor del cobre terminado 1/ 3o0z-120z

Ancho de linea min / espaciado interno 3.0mil / 3.0mil

Ancho de linea Min / espaciado externo 4.0mil / 4.0mil

Relacion Max Aspect 10:1

Espesor del tablero 0.2mm-5.0mm

Tamafio maximo del panel (pulgadas) 635 * 1500mm

Tamaifio minimo de agujero perforado 4mil

Tolerancia con el agujero de patiada +/- 3mil

BIIND / VIES enterrados (tipos AII) si

A través de relleno (conductivo, no conductor) Si

Material de base FR-4, FR-4High TG.HALOGEN Material libre, Rogers, Base de aluminio, Poliimida, pesado cobre
Acabados de superficie Hasl, OSP, ENIG, HAL-LF, LMMersion Silver,Immersion let, dedos de oro, tinta de carbono

Capacidades de produccion SMT

Material de PCB FR-4, CEM-1, CEM-3, tabla de aluminio, FPC

Tamarfio maximo de PCB 510x1500mm

Min PCB Tamano 50x50mm

Espesor de PCB 0.5mm-4.5mm

Espesor del tablero 0.5-4mm

Tamaino de los componentes min. 0201

Componente estandar de tamafio de chip|0603 y mas grande

Componente maximo altura 15mm
Tono de plomo min 0.3mm
Min BGA Ball Pitch 0.4mm
Precision de colocacién +/- 0.03mm

Empaquetado y entrega




Shipping service

Express



Quick Tum Lead Time

Layer Count: Lead Tim Special Requirement
1L/2L 2-3days 24 Hours,48 Hours
4L 3-4days 48 Hours
6L 4-5days 72 Hours
8L 5-6days NA
10L 6-7days NA
12L 7-8days NA
14L 8-9days NA

Standard Lead Time

Layer Count: Sample Lead Time Volume order lead time
2L 4 days 10 days
4L 5 days 11 days
6L 6 days 12 days
8L 8 days 14 days
10L 10 days 16 days
12L 12 days 18 days
14L 14 days 20 days
16-32L 18 days 24 days

Preguntas mas frecuentes

1. ¢Como se asegura la calidad de O-Lider? Nuestro estandar de alta calidad se logra con lo
siguiente.

1.1 El proceso esté estrictamente controlado por las normas ISO 9001: 2008.

1.2 Uso extensivo del software en la gestion del proceso de produccion.

1.3 Equipos y herramientas de prueba de ultima generacion. P.ej. Sonda voladora, inspeccién de rayos X,
AOI (inspector optico automatizado) y TIC (pruebas en circuito).

1.4.El equipo de garantia de calidad condicado con proceso de anadlisis de caso de falla.

1.5.Continuo personal de capacitacién y educacion.

2. (Como lleva el O-Liderar su precio competitivo?

Durante la tltima década, los precios de muchas materias primas (por ejemplo, cobre, productos
quimicos) se habian duplicado, triplicado o cuadruplicado; La moneda china RMB se habia apreciado 31%
sobre ddlar estadounidense; Y nuestro costo laboral también aument6 significativamente.

Sin embargo, la O-liderado ha mantenido firmes nuestros precios. Esto posee enteramente a nuestras
innovaciones para reducir el costo, evitando los desechos y la mejora de la eficiencia. Nuestros precios
son muy competitivos en la industria al mismo nivel de calidad.

Creemos en una asociacion de ganar-ganar con nuestros clientes. Nuestra asociacion sera mutuamente
beneficiosa si podemos proporcionarle un costo y calidad de EDGEON.



3. ¢Qué tipos de tablas pueden realizar el proceso de O-lider?
Tableros comunes FR4, High-TG y tableros sin halégenos, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminio / Tableros a
base de cobre, PI, etc.

4. {Qué datos son necesarios para la produccion de PCB y PCBA?

4.1 BOM (BISTA DE MATERIALES) CON DISENADORES DE REFERENCIA: Descripcion del componente,
nombre del fabricante y nimero de pieza.

4.2 Files Gerber PCB.

4.3 Dibujo de fabricacion de PCB y ensamblaje PCBA.

4.4 Procedimientos de prueba.

4.5 Cualquier restriccion mecdnica, tales como requisitos de altura del conjunto.

5. ¢Cual es el flujo de proceso tipico para PCB multicapa?

Corte de material - Pelicula seca interna — Grabado interior — Interior AOI - Multi-Bond - Pila de la
capa — Perforando - PTH —» PLATABLE PANEL - Pelicula seca exterior — Patron de placa — Grabado
exterior —» Outer AOI » Madscara de soldadura — Marca de componentes — Acabado de la superficie —
Enrutamiento - E / T - Inspeccion visual.

6. ¢Cuales son los equipos clave para la fabricacion de HDI?

La lista de equipos clave es la siguiente: Maquina de perforacion laser, Maquina de presion, linea VCP,
Maquina de exposicion automatica, LDI y etc.

Los equipos que tenemos son los mejores en la industria, las méquinas de perforacion con laser son de
Mitsubishi y Hitachi, las maquinas LDI son de la pantalla (Japon), las maquinas de exposicion automatica
también son de Hitachi, todas las permiten que podamos cumplir con los requisitos técnicos del cliente.

7. {Cuantos tipos de acabado de superficie o-plomo pueden hacer?

O-El lider tiene la serie completa de acabado de superficie, como: Enig, OSP, LF-Hasl, chapado en oro
(suave / duro), plata de inmersion, estafio, plateado, chapado de estafio de inmersion, tinta de carbonoy,
etc. .. OSP, ENIG, OSP + Enig se usa cominmente en el HDI, generalmente le recomendamos que use un
cliente o OSP OSP + enig si el tamafio de BGA PAD es inferior a 0,3 mm.

8. ¢Cual es su capacidad para FPC? ¢(Puede O-liderar su servicio SMT también?

O Fidel Fabrica FPC de una capa Unica a 8layer, el tamafo del panel de trabajo puede ser tan grande
como 2000 mm * 240 mm, encontrar los detalles en la pagina "Capacidad Flex"

También proporcionamos servicio de SMT One Stop al cliente.

9. ¢{Cuales son los principales factores que afectaran el precio de PCB?
Material;

Acabado de superficie;

Dificultad de la tecnologia;

Diferentes criterios de calidad;

Caracteristicas de PCB;

Términos de pago;

Diferentes paises manufactureros.

10. ¢{Cual es la definicion de PCB, PWB y FPC y cual es la diferencia?

PCB es corto para la placa de circuito impreso;

PWRB es corto para la placa de alambre impreso, el mismo significado que la placa de circuito impreso;
FPC es corto para el tablero impreso flexible.

11. {Qué factores deben considerarse al elegir el material para una placa de PCB?
Deben considerarse los factores a continuacién cuando elegimos el material para PCB:
El valor TG del material debe ser mayor que la temperatura de operacion;



El material CTE bajo tiene un buen desempeio de la estabilidad térmica;

Buen rendimiento de resistencia térmica: normalmente se requieren PCB para resistir 250 por al menos
50s.

Buena planitud; En consideracion de las propiedades eléctricas, el material de baja pérdida / alta
permitividad se usa en PCB de alta frecuencia; S sustrato de fibra de vidrio de poliimida utilizada para
PCB flexible; El ntcleo de metal se usa cuando el producto tiene un requisito estricto de disipacion de
calor.

12. {Cual es el mérito de la PCB rigida-flexible de O-lider?

El PCB RIGID-FLEX RIGIDO DE O-LINGER tiene los caracteres tanto de FPC como de PCB, por lo que se
puede utilizar en algunos productos especiales. Una parte es flexible, mientras que la otra parte rigida,
puede ayudar a ahorrar el espacio interior del producto, reducir el volumen del producto y mejorar el
rendimiento.

13. {Como usted hace el calculo de la impedancia?

El sistema de control de impedancia se realiza utilizando algunos cupones de prueba, el equipo SI6000
suave y el equipo 500s de los instrumentos polares.

El equipo mide la impedancia en un cupon de configuracion de pista representativa de la que el cliente
nos ha dado un valor y tolerancia determinadas.



